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Ryc. 19-43.
ne w szczece.

37-procentowy kwas fosforowy natozony na siekacze central-

Ryc. 19-44.

Siekacze centralne oszlifowane pod licowki i pokryte warstwa
czynnika faczacego piatej generacji, ktéra zostata wycieniona powietrzem
z dmuchawki.

sie 35-procentowym kwasem fosforowym (ryc. 19-43),
plucze, suszy i pokrywa przygotowang powierzchnie
czynnikiem wigzacym piatej generacji (ryc. 19-44). Na-
stepnie na zgbach umieszcza si¢ przygotowane wcze$niej
licowki i naswietla wstepnie przez pi¢¢ sekund, aby je
przytwierdzi¢ do podfoza. Nadmiary cementu usuwa si¢
zakrzywionym skalpelem nr 12 (ryc. 19-45).

Kolejng faza jest sprawdzenie polozenia licowek na
kazdym z siekaczy bocznych. Jedli nie mozna ich do-
kladnie osadzi¢ na miejscu, zazwyczaj przyczyna sa
mezjalne powierzchnie styczne, ktore trzeba zaznaczy¢
i odpowiednio dostosowaé. Proces bondingu przebiega
w ten sam sposob jak opisany dla siekaczy centralnych.
Zaleznie od do$wiadczenia lekarza kolejne licowki mozna
umocowaé naraz lub parami. Taki schemat postepowa-
nia powtarza si¢ dla kazdego zestawu uzupelnien, do
momentu az wszystkie zostana pomyélnie osadzone na
swoich miejscach.

Ryc. 19-45. Nadmiary utwardzonego cementu zywicznego mozna usunga¢
za pomocg skalpela o zakrzywionym ostrzu.

Ryc. 19-46.

Widok licowek na zebach przednich oraz pierwszych zebach
przedtrzonowych w szczece po zakoficzeniu leczenia.

Omoéwiona technika minimalizuje ryzyko bledu, jest
przyjazna dla otaczajacych tkanek migkkich i zapewnia
maksimum dlugowiecznosci uzupetnien. Uzupelnienia
ostateczne powinny harmonijnie komponowa¢ si¢ z ota-
czajgcymi tkankami i prezentowal pozadany rezultat es-
tetyczny (ryc. 19-46).

Konncowe dostosowania,
wykanczanie i polerowanie

Po umocowaniu adhezyjnym i usunieciu nadmiaréw ce-
mentu uzupelnienia s3 gotowe do ostatecznych dosto-
sowan. Konieczne jest dostosowanie centrycznych kon-
taktéw okluzyjnych i prowadzenia bocznego, co pozwoli
uzyskaé wlasciwy, przewidziany schemat okluzji. Uzywa
si¢ do tego celu drobnego owalnego wiertlta diamento-
wego oraz zestawu do wewnatrzustnego dostosowywania



